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Bild 10: Das Schaltbild des WSEB1

Als dritten Schaltungsteil kann man die EIA232-Schnittstelle 
mit dem Pegelwandler verstehen. Dieser besteht aus einem 
MAX3221 (IC 2) und den Kondensatoren C 1 bis C 5. Bei Ak-
tivität auf den Datenleitungen RxD und TxD fl ackern die LEDs 
D 6 und D 7. Diese werden über PNP-Transistoren angesteu-
ert, damit die LEDs nur bei Low-Pegel leuchten. Im Ruhezu-
stand ohne Aktivität haben die Datenleitungen High-Pegel.
RxD, TxD und Masse sind auf den 9-poligen SUB-D-Stecker 
(BU 4) geführt. Zusätzlich sind alle Pins von BU 4 nochmals 
auf Durchkontaktierungen geführt, so dass sie für eigene 
Entwicklungen frei zugänglich sind.

Nachbau

Bevor das WSEB1-Entwicklungsboard mit einem Digi Con-
nect ME® bestückt und in Betrieb genommen werden kann, 
sind noch einige bedrahtete Bauteile zu bestücken. Die 
SMD-Komponenten sind bereits werkseitig bestückt. Die 
Leuchtdioden D 1 bis D 7 sind so einzusetzen, dass der län-
gere Anschlussdraht, der die Anode der LED kennzeichnet, 
in die mit einem Pluszeichen markierte Bohrung gesteckt 

wird. Die LED-Anschlüsse sollten ganz durchgesteckt und 
von unten verlötet werden. 
Als Nächstes werden die Buchsen BU 1, BU 3 und BU 4 mon-
tiert und festgelötet. Es folgen die beiden Sicherungshalter 
SI 1 und der Schiebeschalter S 1. Die Sicherungshalter rich-
ten sich von allein zueinander aus, wenn vor dem Einlöten die 
500-mA-Sicherung in die Halteklammern eingesetzt wird.
Zuletzt sind die Elkos C 8 und C 10 aufzulöten. Dabei muss 
unbedingt die Polung der Elkos beachtet werden, da falsch 
gepolte Elkos explodieren können. Der Anschluss, der auf 
dem Elko mit einem Minus-Symbol gekennzeichnet ist, wird 
in die Bohrung mit dem vollständig ausgefüllten Balken ge-
steckt, während der auf dem Elko nicht weiter gekennzeich-
nete Anschluss in die Bohrung gehört, die auf der Platine mit 
einem Plus gekennzeichnet ist.

Bild 11: Die Belegung der 
I/O-Buchse BU 3




